
尊敬

CSIAM GDC “智能结构设计” 研讨会

邀 请 函

的 :

 

近年来，结构优化与拓扑优化正日益与人工智能（AI）技术深

度融合。如何综合利用经典拓扑优化理论与AI算法，生成同时满足

工程性能约束（如轻量化、高刚度）与功能性需求（如多物理场耦

合、多功能响应）的复杂结构模型，依然是学术界与工业界面临的

重大挑战。

为推动该领域的学术交流与产业协同发展，中国工业与应用数

学学会几何设计与计算专业委员会（CSIAM-GDC）联合中国图学学

会微观几何设计与制造专业委员会，拟于2025年7月6日（星期日）

在中国科学技术大学举办“智能结构设计”研讨会。本次研讨会将

聚焦拓扑优化的最新发展趋势，涵盖拓扑优化算法、多功能/多物

理场超材料设计、AI生成式设计、以及增材制造工艺等前沿方向，

深入探讨跨学科研究的突破性成果与实际应用路径。来自学术界和

工业界的专家学者，将共同交流结构优化与AI生成设计的研究进展

与应用前景。会议将设有主题报告、圆桌论坛等环节，围绕若干技

术热点展开深入研讨，助力智能设计迈向更高水平。

诚邀各位老师和同学参加！

一、研讨会信息

 时间：2025 年 7 月 6日 星期日 9:00-18:00

 地点：中国科学技术大学东区第五教学楼5101教室



 

联系人:傅孝明；17705652701；fuxm@ustc.edu.c

四、联系方式

n

中国工业与应用数学学会

几何设计与计算专业委员会

 

 

             

三、研讨会

 主页：http://gcl.ustc.edu.cn/static/2025-TopWeb/index.html

二、注册费用

 本次会议免收注册费用；

 研讨会包含午餐及注册资料，其他

2025 年 6 月 18 日

交通及食宿费用敬请自理。

安排


